WOODEN TEC

NEUE HOLZTECHNOLOGIE

x ECO FACE SPLIN FASSADENMONTAGE

Damit alle gutenEigenschaften derEcoFaceSplinFassadevollzurGeltungkommen,
sollte dasMaterial,,holzgerecht” angebrachtwerden.Die WoodenTecSplinWPC
Fassadesolltegenerellals hinterlifteteBekleidungundnach denFachregeln des
Zimmereihandwerks montiert werden.Aufder gesamten Flache solltedie
ungehinderteLuftzirkulation(Zu-undAbluftauch im FensterundDachbereich)
gewahrleistet sein.

MONTAGE GRUND- & TRAGLATTUNG

Bei derMontagederGrund-undTraglattunggehenSie wie folgt vor:Die Traglatten,an
denenspaterdie Fassadenprofile befestigtwerden,missen immer in einem Winkel von
90°-Winkel zuden Fassadenpaneelenverlaufen.

Die Traglattungistan jedem Kreuzungspunktmit der Grundlattungzubefestigen.(Abb.2)
Das Gerust ausGrund-undTraglattungheift, Konterlattung”.

VerwendenSie trockeneUnterkonstruktionshélzer(Holzfeuchtemax.18%;Empfehlung:
Konstruktionsholz40 x 60mm,Sortierklasse S10).Die Unterkonstruktiontragtnichtnur
dasGewichtder Holzfassade. Sie mussauchauf Windlasten,insbesonderedie
erheblichenKraftedes Windsoges ausgerichtetsein.Umeine sichereBefestigungder
Vorhangfassadeam Untergrundzugewahrleisten,wahlenSie einenLattenabstand
zwischen 50 undmax. 70 cm.

Umeine ebeneHolzfassade zuerhalten,achtenSie bittedarauf,dass die
Unterkonstruktionwirklichgeradeundplanmontiertwird. Unebenheitenin der
Unterkonstruktionsind zwingendauszuschlieRen.Bitte benutzen Siefir die
Verankerungder Unterkonstruktionander Wandnur spezielleDiibelund Schrauben,
die fiir den Fassadenbauzugelassen (BauaufsichtlicheZulassung) undexaktauf den
vorhandenen Untergrundabgestimmtsind. Die Unterkonstruktionistmit der Wand

kraftschliissig zuverbinden.lhrFachhandlerempfiehltlhnen gerne entsprechende
Befestigungsmittel
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Durcheine Konterlattung,diewaagerecht aufeine senkrechteGrundlattungmontiertwird,
entstehthinterdenFassadenprofilenein Hohlraum,durchdenein trocknenderLuftstromzirkuliert.
Achten Sie aufungehinderteZu-undAbluftmaoglichkeiten.

(Abb. 3)

MONTAGEMIT DAMMSTOFF

WennSie unterder neuenWPC Fassadeeine
zusatzliche Warmedammschicht einbauen
wollen, muss in der Unterkonstruktionder
notigePlatz vorhandensein.(Abb. 3) Am
einfachstenistes, denGrundlattenabstand
aufdie Breitedes Dammstoffesabzustimmen.
VerwendenSie ausschliellich Dammstoffe,
die firhinterlifteteFassadenzugelassensind.
Je nach Materialsind Dammstoffbreitenvon
50cmbis62,5 cmiiblich.Denken Sie bei der
Starke derDammungdaran,dass nochge-
nigendPlatz (mind.20mm) fir eine
Hinterllftung bleibt.

Beachten Sie bitteunbedingt

die bauphysikalischen Aspekte
(Tauwasserpunkt etc.) der Wandaufbauten um

evtl.spitereFolgeschidenzu vermeiden Entsprechende fachliche Beratungerhalten Siez.B.
bei Architekten, Ing.-Bliros undEnergiefachberatern.

Die Anforderungender jeweils gliltigen
Energieeinspar-Verordnungsind einzuhalten.
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ECO FACE FASSADEN SYSTEM
GrundsatzlichistdasFassadensystemECOFACEals hinterliiftete,vorgehangteFassade
entwickelt.

Das ECOFACEFassadensystembestehtauswenigen Systemkomponentendie perfekt
aufeinanderabgestimmt sind.Dadurchistdie FassadengestaltungundBelegungsehr
einfachundauch von einem ambitioniertenHeimwerkerunkompliziertzubewaltigen.

ECOFACESPLINSYSTEM KOMPONENTEN
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